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CPpUS inst 4% dans Qﬁsgllssiéres de lasemelle, La figure 3 est une coupe partielle du dispositif
soit dans des orifices taraudés de la semelle, ce qui selon le plan llI-ll indiqué figure 4 ;
impose une surépaisseur notable de celle-ci et entrai- ~ Lesfigures 4 et 5 sontdes vues partielles en cou-
ne donc un surcroit de matiére et d’'encombrement pe selon les plans IV-IV et V-V de la figure 3.
pour le dissipateur. La pose des boitiers surleplande 30 Le dispositif 10 de montage et de refroidissement
fixation de la semelle suppose, d'autre part, une re- pour boftiers de puissance illustré sur la figure 1
prise en pergage et taraudage de la semelle. ll résulte comprend un dissipateur thermique 11 auquel sont
de tout ceci que les opérations d'usinage et de mon- fixés des boltiers électroniques de puissance 12 et
tage nécessaires pour fabriquer le dispositif connu qui est lui-méme fixé & une enveloppe 13 telle qu'un
sont malaisées et colteuses. . 35 coffret ou un corps d’appareil électrique.
L’invention a en particulier pour but de simplifier - Ledissipateur thermique 11 est un corps extrudé
le processus de fabrication d’'un dispositif de montage en altiage d’aluminium. Il comporte une semelle 14
et de refroidissement pour boftiers électroniques de d'épaisseur réduite et des ailettes 15 orientées de
._.puissance dans une enveloppe. maniére sensiblement perpendiculaire & la semelle et
Elle a pour autre but de réduire la hauteurd'untel 40  déterminant un espace qui estventilé pardes moyens :
dispositif. non représentés. La semelle 14 définit un plan P-P’ L
Selon I'invention, dans un dispositif du type dé- de pose et de fixation pour les boitiers 12, ceux-ci -
crit ; ) étant, par exemple, constitués par des modules semi-
- plusieurs passages traversants sont ménagés conducteurs de puissance.
dans la semelle du dissipateur, 45 L'enveloppe 13 est en tdle d'acier ; elle comporte
- des plots sont solidaires du fond de 'envelop- un fond 16 et des parois latérales 17 et loge un agen-
pe, ces plots étant munis de trous taraudés cement électronique dont font partie les boitiers de
coaxiaux aux passages prévus dans fe dissipa- puissance 12.
teur, _ ' La fixation de chague boitier sur le dissipateur
- des boulons de serrage des boftiers surle dis- 50 - s'effectue au moyen de boulons 18 (voir figures 4 et
sipateur sont engagés librement dans les pas- 5) dont les tétes 18a reposent sur un épaulement 19
sages du dissipateur et sont vissés dans les du bottier et dontles tiges filetées 18b coopérent avec
trous taraudés des plots pour fixer simultané- = des plots taraudés 20 solidaires du fond 16 de I'enve-
‘mentles bottiers au dissipateur etle dissipateur loppe 13. Les plots 20 sont présentement des colon-
au fond de I'enveloppe. 85 nettes cylindrigues munies de trous taraudés 20a et
Il en résulte, d'une part, que la semelle du d:ssi- " soudées aufond 16 de I'enveloppe. Les plots peuvent
. pateur peut &tre de hauteur réduite, car elle n’a pius étre fixés de toute autre fagon au fond 16 ; ils peuvent
-. & loger de vis paralléles au plan de fixation des boi- également comporter un systdme d’écrou prisonnier




freely engaged in the passages of the dissipator and are screwed into the
threaded holes of the pins to 20 si mul t aneously secure the cases to the
di ator and the dissipator to the base of the envelope. It results
the%fromthat on the one hand, the sole plate of the dissipator can be of
red

to the nounting plane 01‘3 t he cases and on t1'|e ot her hand,
manut act ur e_ of the device is facilitated. This invention is defined in
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substanti a|ékayit alors supprimée. Les ailettes de positionnement tes nervures.
22 peuvent, d'autre part, présenter une hauteur plus
faible que les ailettes de dissipation 15. Elles sont 30

dans tous les cas en nombre trés inférieur 2 celui des Patentanspriiche
ailettes 15.

Il va de soi que les plots 20 et les passages 21 1. Vorrichtung (10) zum Einbau und zur Kiihlung fir
peuvent étre disposés 4 intervalles réguliers ou non elektronische Leistungsgeh3use (12) in einer
correspondant a divers types de modules semi- 35 Hille (13), die eine elektronische Anordnung auf-
conducteurs de puissance susceptibles d'étre rap- = - nimmt, wobei die Vorrichtung einen Warmeabilei-
portés. : ter (11) enthalt, der an der Hiilie befestigt ist und

einerseits eine Platte (14), die eine Befestigungs-
ebene fir die Gehduse definiert, und anderer-

Revendications 40 seits Rippen (15) aufweist, die senkrecht zur Be-
} festigungsebene ausgerichtet sind, wobei die Lei-
| 1. Dispositif (10) de montage et de refroidissement stungsgehduse mit Hilfe von Bolzen (18) am Ab-
pour boitiers électroniques de puissance (12) leiter befestigt sind, wobei mehrere Durchlédsse
] dans une enveloppe (13) quiloge un agencement (21) in der Platte (14) des Ableiters (11) ange-
§ électronique. le dispositif comprenant un dissipa- 45 bracht sind,
teur thermique (11) qui est fixé & 'enveioppe et dadurch gekennzeichnet, daf:
comporte, d'une part, une semeile (14) définis- - fest mit dem Boden (16) der Hiille (13) ver-
sant un plan de fixation pour les boitiers et, d'au- bundene Klétze (20) mit zu den Durchids-
tre part, des ailettes (15) orientées pergendiculai- sen (21) koaxialen Gewindeldchern (20a)
rement au plan de fixation, les bottiers de puis- 50 versehen sind,
sance étant fixés au dissipateur a I'aide de bou- - die Balzen (18) zum Festklemmen der Ge-
lons (18), plusieurs passages traversants (21) h3use auf dem Ableiter frei in die Durchlés-
. étant ménagés dans la semelle (14) du dissipa- se des Ableiters eingefihrt und in die Ge-
teur (11), windel8cher der Klbtze eingeschraubt sind,
i caractérisé par le fait que : 55 um gleichzeitig die Gehduse am Abieiter
- des plots (20) solidaires du fond (16) de und diesen am Boden der Hiille zu befesti-
" I'enveloppe {13) sont munis de trous tarau- gen.
dés (20a) coaxiaux aux passages {21), :
- les boulons (18) de serrage des b¢itiers sur 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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correspondant & divers types de modules semi- 35 Hiille (13), die eine elektronische Anordnung auf-
conducteurs de puissance susceptlbles d’étre rap- nimmt, wobei die Vorrichtung einen Warmeablei-
portés. ter (11) enthait, der an der Hiille befestigt ist und
einerseits eine Platte (14), die eine Befestigungs-
ebene fiir die Gehiuse definiert, und anderer- .
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1. Dispositif (10) de montage et de refroidissement stungsgehéuse mit Hilfe von Boizen (18) am Ab-
pour boftiers électroniques de puissance (12) . -leiter befestigt sind, wobei mehrere Durchléisse
- dans une enveloppe (13) quiloge un agencement {21) in der Platte (14) des Ableiters (11) ange-
électronique, le dispositif comprenantun dissipa- 45 bracht sind,
teur thermique (11) qui est fixé & I'enveloppe et dadurch gekennzelchnet, daf:
comporte, d'une part, une semelle (14) définis- _ - fest mit dem Boden (16) der Hille (13) ver-
sant un plan de fixation pour les boftiers et, d’au- bundene Kidtze (20) mit zu den Durchlas-
tre part, des ailettes (15) orientées perpendiculai- . sen (21) koaxialen Gewindeldchern (20a)
rement au plan de fixation, les boftiers de puis- 50 versehen sind,
sance étant fixés au dissipateur & I'aide de bou- - die Bolzen (18) zum Festklemmen der Ge-
lons (18), plusieurs passages traversants (21) hduse auf dem Ableiter frei in die Durchiés-
étant ménagés dans la semelle (14) 'du dissipa- se des Ableiters eingefiihrt und in die Ge-
teur (11), . windel&cher der Kibtze eingeschraubt sind,
caractérisé par le fait que : 55 um gleichzeitig die Gehéuse am Ableiter
- des plots (20) solidaires du fond (16) de und diesen am Boden der Hiille zu befesti-
I'enveloppe (13) sont munis de trous tarau- gen.
dés (20a) coaxiaux aux passages (21),
- les boulons (18) de serrage des boitiers sur 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-




“int erval s correspondl ng to various types of power sem conduct or modul es
"susceptible of being nmounted. TE 618 CLAIMS: 1. Mounti gﬂlmgumtﬂ"uuﬂ",
device (10) for power electronics cases (12) in an envelo II,
houses an el ectrongcs arrangenengp olgfiiodBYi C€ conpri si gg ab

di ssi pat or (11) mhlch |s secured to the envel ope and conpri ses, on the one
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pi NS t QieRingEktiudiee aid lind B aienastiei@o)cases to the. dissipator and the latter to
t he basearcioEinfifung @itviah @psitionidfrippen (22) 2. Devi ce according to claim1,

char aczesammenvilagn.t he f-act that the dissipator (11) conprises positioning
fins (22) larger than the neighbouring dissipation fins (15) and

t hat4. Vorsichiurg sachcnsirich)3, dedeshiggenm t It ough part (21b) bored in 30 t he

posi t i aeithne}. daf gis Kittze (202 pyllindsisch@eformti ng to claim 2, characterized by the fact

t hat t MedigRussghpitie @8) mitaviipdrisehep Bberils Ilght al | oy and that the pins (20) 35
cooper&'ﬁ‘,g fiigh 8ind. lig indep Rositiepierserent | oni ng fins (22). 7 4. Device :
accor df g diePafrugaser Tejle(21b)desPyrshsg py the fact that the pins (20) are !
cyli nd P1) inflipser} RRiprieR SF28Y0¢ WRIERS- scal PHpi ngs (23) of 5 cylindri cal
surface created in the positioning fins (22) by the boring of the parts ;
(Zlbélag't:sthe passages (21) in said ribs.

1. Mounting and cooling device (10) for power elec- 25
tronics cases (12) in an envelope (13) which
houses an electronics arrangement, the device
comprising a heat dissipator (11) which is se-
cured to the envelope and comprises, on the one
hand, a sole plate (14) defining a mounting plane 30
for the cases, and, on the other hand, fins (15)
oriented perpendicularly to the mounting plane,
the power cases being secured to the dissipator
by means of bolts (18), plural through passages
(21) being provided in the sole plate (14) of the 35
dissipator (11),
characterized by the fact that

- pins (20) interdependent with the base (16)
of the envelope (13) are fitted with thread-
ed holes (20a) coaxial with the passages 40
(21),
- the bolts (18) for tightening the cases to the
dissipator are freely engaged inthe passag- -
es of the dissipator and are screwed into
the threaded holes of the pins to simuitane- 45
- ously secure the cases to the dissipator and
the latter to the base of the envelope.

2. Device according to claim 1, :
characterized by the fact that the dissipator (11) &0
comprises positioning fins (22) larger than the
neighbouring dissipation fins (15) and that the
passages (21) comprise a through part (21b)
bored in the positioning fins.

3. Device according to claim 2,
characterized by the fact that the dissipator is ex-
truded in light alloy and that the pins (20) coop-
erate by nesting with the positioning fins (22).




